
1. はじめに

当社産業機材事業部AT製品部では，半導体製造工程，特に

ダイシング工程やバックグラインド工程で使用される紫外線硬

化型粘着テープ（



最近では，これまで問題とならなかった僅かな帯電量でもデ

バイス損傷の危険を伴うことから，工場内でのイオナイザーに

よる除電対策のみならず，使用される粘着テープにも帯電防止

機能の付与が求められるようになっている。そこで，我々は帯

電防止ニーズの最も高いダイシング用






